COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation — 1S0)
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 180)
IEC STANDARD

Publication 149-3A

197§
| Premigr complément a la Publication 148-3\(1975
Supports et accessoires pour dispositifs¢€ u ichables

Troisieme partie : Supports pour baitiers de.qu
AN LN

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé
Genéve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=0560ecafb81a4feeb23c7ce1aaa8c84c

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEI
® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

@® Catalogue des publications de la CEIL

Revision of this publication

The technical content of IE C publications is kept under constant
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from IEC National
Committees and from the following 1E C sources:

® 1EC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of 1 EC Publications

Publié grmuetierment

Terminolpgie utilisée dans la présente publication

Seuls sonft définis ici les termes spéciaux se rapportant 4 la
présente puplication.

En ce qyi concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera afla Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Ihternational (V.E.L), qui est établiec sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général
étant publié|séparément. Des détails complets sur le V.E.IL peuvent
étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et litiéraux

Seuls les [symboles graphiques et littéraux spéciaux sont
dans la prégente publication.

Le recue
CEI fait I’

Les sym}
font l'objet

Comité d

L’attenti
énumere leg 2
d’Etudes q

Bt 1 1
ruuuslwu yudlly

Only special ter this publication are

defined herein.

ed to IEC Publi-
cabulary (LE.V)),
each dealing with

ed on request.

he complete series of graphical symbols approved by the IEC
is given in I E C Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are con-
tained in I EC Publication 27.

Other 1E C publications prepared by [the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the insidg of the back cover,
which lists other TEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present puplication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a Ia Publication 149-3 (1975)

SUPPORTS ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIFS ELECTRONIQUES
ENFICHABLES

Troisiéme partie : Supports pour boitiers de quartz

PREAMBULE
1) Les décjsions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techpique Sparé Comités d’Etudes
oll sont| représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment\dang la mesure possible

un accofd international sur les sujets examinés.

2) Ces décfsions constituent des recommandations internationales et sont agréées eqmmi¢ 2k le é ionaux.
3) Dans le|but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime Je ] 1S ités doptent dans leurs
régles fationales le texte de la recommandation de la CEI, dans/a mesure i permettent. Toute

divergerjce entre la recommandation de la CEI et la régle national€ c 5 it, dand la mesure du pogsible, étre indiquée
en termgs clairs dans cette derniére.

Supports et accessoires pour dipositifs électro-
omposants électromécaniques pgur équipements

La prégente publication a été établie par e Sdus~Comit
niques erffichables, du Comité de

électroniques.
Elle copstitue le premier com

Un premier proj 8 A réuniondénue 4 Londres en 1973. A la suite de cette réunjon, le document
48A(Burdau Central) PR , tion des Comités nationaux suivant la Régle des Jix Mois en avril
1975. De i ment 48 A(Byreau Central)46, furent soumises & I’approbation dey Comités natio-
naux suiy i

Les pa ; e ¢és explicitement en faveur de la publication:

Israél
Italie
Norvége

Pologne
R

OoOIANnIe-
TROUHTtnG

Canada
Danemark Royaume-Uni
Espagne - Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Turquie

Autres publications de la CEI citées dans la présente publication:

Publications nos 122-3:  Quartz pour oscillateurs. Section quatre: Encombrements normaux.
122-3D: Quatriéme complément a la Publication 122-3 (1962).
149-1:  Supports et accessoires pour dispositifs électroniques enfichables. Premiére partie: Régles générales et
méthodes de mesure.
326: Cartes imprimées.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
First supplement to Publication 149-3 (1975)

SOCKETS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC PLUG-IN DEVICES

Part 3: Sockets for crystal holders

FOREWORD

1) The fprmal decisions or agreements of the TEC on technical matters, prepared by s on which all the
Natiopal Committees having a special interest therein are represented, express, as nea hational consensus of
opinion on the subjects dealt with.

2) They hittees in that sense.

3) In ord adopt the text of the
IEC e between the IEC
recomy
This Hlectronic Plug-in

Devices Equipment.

It for|
A fir b, Document 48A

(Central Office)4d @9 ] i ¢ ionalCommittees for approval under the Six Months’ Rule in April

1975. ; entral Office)46, were submitted to the National Commiftees for approval

under t ary 1976
The f g i d\explicitly in favour of publication:

Norway
Poland
Romania
Spain
Denmark Sweden
France i Switzerland
Germany Turkey
Israel United Kingdom
Italy United States of America

Other IEC publications quoted in this publication:

_ Publications Nos. 122-3:  Quartz Crystal Units for Oscillators. Section Four: Standard Outlines.
122-3D: Fourth supplement to Publication 122-3 (1962).
149-1:  Sockets and Accessories for Electronic Plug-in Devices, Part 1: General Requirements and Methods
of Test, . .
326: Printed Boards.
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S

FEUILLE PARTICULIERE N° 1a

Les numéros de référence des essais se rapportent & la Publication 149-1 de la CEI

Les supports fournis en se référant a cette feuille doivent satisfaire aux essais mentionné

S

Ceite feuille indique les caractéristiques d’utilisation des classes recommandées de supports, essayés confor-

mément 2 la

DESCRIPTION:

La présen
ces types po

spécification.

la Publication 122-3 (1962).

e spécification comprend des types de ciblage convention

ssédant des contacts plaqués argent ou or.
PN

types AA et
- oscillateurs,
gmplément a

5 Montage sur carte imj

brimée

ey
Sans clip de main

Sans clip de maintien

Avec ¢l

ip de maintien

P P
N

Placage argent Types KA\\T X E G
N
) N/
Placage or Types b /\ x D F H
Dessins npécaniques; \v
— voir la figure 1 pes A & D (montage sur chssis);
— voir la K /pes E a H (montage suivant un plan parallele a la carte impfimée).
N
Types
A, GCE,G B, D, F, H
Tous types contacts Tous types contacts
plaqueés argent pPlaqués or

1.5 Catégorie climatique 55/125/56
VALEURS LIMITES

Courant maximal d’utilisation (par contact) 1A
Tension maximale d’utilisation (créte) 350V
Tension ﬁlaximale d’utilisation (créte) a basse pression (85 mbar) 150V
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ARTICLE SHEET No. 1a

Reference numbers of tests refer to I E C Publication 149-1

The sockets delivered according to this sheet shall comply with the tests mentioned

This sheet gives the performance characteristics of the preferred classes of sockets, tested in acecordance with the

specification.

DEescrRIPTION: Socket compatible with two-pin crystal holder outline, Types (AA and AH

This spgcification comprises types for conventional wiring techniques a

" silver-plated or gold-plated contacts.

N

, according to
hnd crystal unit
ipn 122-3 (1962).

all types having

G

Mounting on prinfed board

Without hol\}l\_\§ an Without holding clip With holding clip
Silver plated A\ ) \ig) E G
/—\ N
N J
Gold plhted QX D F H
Mechahi \s
— see F s A (chassis mounting);
— see F P to H (for mounting parallel to printed board).
A,CEG B, D, F, H

All types silver-plated

All types gold-plated

orrnde
contacts

contacts

1.5 Climatic category

RATINGS

Maximum working current (per contact)

Maximum working voltage (peak)

Maximum working voltage (peak) at low air pressure (85 mbar)

55/125/56
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Types
A,CE, G B,D,F, H
Tous types contacts Tous types contacts
plaqués argent plaqués or
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
3.3.2  Force maximale d’introduction ¥ : 10N 35N
Force minimale d’extraction Y : 1,2 N 0,9 N
3.3.3  Force minimale de rétention d’un contact 0,6 N 0,45 N
3.3.6
1,2 N 0,9 N
3.3.7
3.3.7a er taille

3.3.7b (pour supports pour cartes imprimées)
3.3.8  Rolustesse des sorties

ABCD

E, §,GH n.a.

3.3.9 Posftionnement : a.
3.3.11 Vibrations a.é.
3.3.12 Secousses a.é.

Cycles

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

3.4.1¢c Résfstance de contag

Megure initi 10 mQ " 25 mQ
10 mQ 5 mQ
10 mQ 25 m(2
34.2
10° MO
10° MQ
105 MQ
3.4.3 Capagité (maximale)
a) Un contact par rapport aux autres 1,0 pF ? 1,3 pF?
b) Entre contacts adjacénts | - 0,5pF2 0,6 pF ®
3.4.5 Pertes dilectriques
Mesure initiale 3 30 MHz 2 MQ2 0,8 MQ 3

Mesure aprés essai climatique 1MQ2 0,3 MQ ¥

a. = applicable. n.a. = non applicable, a.é, = a I’étude.

1) Cet essai s’applique aux supports sans dispositif de retenue.
2) Types A 3 D (montage sur chissis).
3) Types E 3 H (montage suivant un plan paralléle a la carte imprimée).
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Types
A,C,E, G, B,D,F, H,
All types silver-plated All types gold-plated
contacts contacts
MECHANICAL DATA
3,3.2 Maximum insertion force ¥ 10N 35N
Minimum withdrawal force ¥ 1.2 N 09N
3.3.3 Minimum individual contact retention force 0.6 N 045 N
3.3.6 Contact endurance, minimum withdrawal force 1.2 N 09N

3.3.7 Soldering
3.3.7a (for sockets with soldering tags)
3.3.7b (fo} sockets for printed boards)

3.3.8 Rodpbustness of terminations

A,B,C, D

E,IF, G, H n.a.
3.3.9 Ingertion alignment a.
3.3.11 Vibration nc.
3.3.12 Bump nc.

ELECTRICAL DATA

3.4.1¢ Cqntact resistance

Initial meas 10 mQ 25 mQ -
Maximum resistances 10 mQ 25 mQ
M 10 mQ | 25mQ
34.2
108 MQ
105 MQ
10° MQ
344 (4
a }-Onec—eontactto—all }0-pE2 1.3 mF®
b) Adjacent contacts 0.5 pF 2 0.6 pF 3
3.4.5 Dielectric loss
At 30 MHz (initial) 2 MQ Y 0.8 MQ®

After climatic test 1MQ2 0.3 MQ¥®

a. = applicable. n.a. = not applicable. u.c. == under consideration.

1) This test is applicable to the sockets without any retention device.
2) Types A to D (chassis mounting).
3 Types E to H (mounting parallel to printed board).
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3.4.6

Rigidité dié¢lectrique

(valeur de créte) 1000V
(a basse pression, 85 mbar) 300V
ESSAIS CLIMATIQUES
3.5.2  Variation rapide de température a. .
3.5.3 Chaleur séche -+125 °C
3.54 Froid —55°C
3.5.5 E$sai continu de chaleur humide 56 yours
3.5.6 Chaleur humide, essai accéléré
3.5.7 Maoisissures
3.5.8 Byouillard
a. = applicpble. n.a, = non applicable. a.6. = a I’étude.

N

W
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3.4.6  Voltage proof
(peak value) 1000V

(at low air pressure, 85 mbar) _ 300V

CLIMATIC DATA

3.5.2 Rapid change of temperature ‘ a.
3.5.3 Dry heat ' +125°C
3.54 Cold —55°C
3.5.5 Damp heat, steady state 56 days
3.5.6 Damp heat, accelerated , 6 cysles
3.5.7 uld growth

358 st ' a

a. = applicgble. n.a. = not applicable. u.c. = under consideration.

§&%
o4
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Ligne de contact, note 3
/Contact point line, Note 3

S it
P =
E
Y Y ! I
I L — : /II IR
D,|| A | 8| HH@=E \‘QD,A B
1 | =< Y \$ N Y "
\Note1 \>
G
AKA
H | &
DETAIL X
/Note2 W/
) — \
c. Cﬂ Anll I \
Y oM - o N
v
EE; Y
.-
[ r— R —
271176

—
— -

Découpe de panneau recommandée
Recommended panel cut-out
272176

Mode de projection: troisiéme angle
Third angle projection
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Les dimensions en inches sont déduites des dimensions originales

The inch dimensions are derived from the original millimetre

en millimétres. dimensions.
Millimétres Inche
Millimetres nches
Référence Degrés Not
Reference Degrees otes
Min. Nom. Max. Min. Nom. Max,
A 12,25 12,35 12,45 0,482 0,486 0,49 —_ —
Ay 12,25 12,35 12,45 0,482 0,486 0,49 — —
A, 6,10 6,17 6,30 0,24 0,243 0,248 — —
B — — 21,80 — —_ 0,858 —_ —
B, — — 15,00 — — 0,59 — —
C — — 9,50 — — 0,374 /L\ — —_
C — — 14,00 —_— — 0,5 - —
7 D 2,65 2,80 2,95 0,104 0,11 —_—
@ Dy 2,90 — — 0,114 — — —
D, 12,00 — 15,50 0,472 — \0,576 Q _
E —_— — 6,85 — — 0,2 —_—
x ANy
G 2,50 — 3,30 0,098 — N,l ) — —
G, — — 21,00 - = 82 — —
H - — 15,40 — a3 \0,\606 — —
K 1,10 ' — — —
o M 1,70 ,071 — —_—
o N 2,50 — — —
P 4,63 0,209 - —
R 0,4 —_— — —
S 1,85 — — 3
g Z 7,00 0,280 — —

1) Support avgc ou sans clip de Socket without or with holding clip (to accep{ crystal holder).
tiers de qu4rtz). Le clip représenté e The clip shown is merely of typical design|and the details
dessin carag¢téristique dg are not mandatory except for the overall [dimensions B,
sauf en ce [gui conceriie C,, and G; as given.

G, indiquégs.

2) Pour recevpir des conduefe 2) To accept 2 mm X 1 mm dia. flexible wires.
diametre.

3) Dimension 3) Dimensions from seating face of the socket|to the point of
situé entre contact between the crystal holder pin and thg socket contact.
support. )

Fic. 1. — Montage sur chissis.
Chassis mounting,.
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Ligne de contact, note 3
Contact point line, Note 3

G G,

T
!

A
Y

(oF

=]

A
\

Y

|
Y Y
Note 2
72 o
TI il
T —i
1 1
1 I
__0__ —.e -
o
| - -
—é— DETAIL X
gl
1 !
;22@2/// I
oM - N
P
, Y
aD
Z, R
Il ]y -
11 7 273/76
Q 1
T (A?L ,
©
Byaw
1
Ey— e

Modéle de pergage pour montage paralléle a la carte
Hole pattern for mounting parallel-to-board

274176

Mode de projection: troisi¢me angle
Third angle projection

C.
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